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OXYVINYLS
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OxyVinyls® 225P

Uretici: Oxy Vinyls, LP

Malzeme Ailesi: PVC Homopolimer
(Suspansiyon Prosesi)

Hucre Siniflandirmasi: ASTM D 1755 GP4-16040

Su sebekeleri ve rijit boru sistemleri icin,
yuksek iglenebilirlik sunan orta molekul
agirhkh ¢ozum.




Temel Performans Metrikleri

— —

64 - 65

K-Degeri

Orta molekul agirligi ve ideal ekstrlzyon dengesi.
(Bagl Viskozite: 2.12 - 2.19)

0.880 - 0.920 dl/g

Inherent Viskozite
Kararl proses akigkanligi.

_

0.515 - 0.575 g/cc

—

Gorunur Yigin Yogunlugu
Serbest akan, beyaz toz form.

Maks. %0.24

Ucucu Madde

YUksek saflik standardi
(Kalinti Monomer: Maks. 3.2 ppm).

*Malvern Pargacik Boyutu: 40 mesh maks. %0.5 | 60 mesh maks. %7.0 | 200 mesh maks. %15.0* |




Birincil Kullanim Alanlari
En zorlu su dagitim standartlarini karsilayan ¢ok yonlu profil.
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Ne Zaman Segilir?

Genis Makine Uyumlulugu Gerektiginde

Hem tek vidali (single) hem de ¢ok vidali (multi-screw) ekstriiderlerde yiiksek
isleme toleransi ve sorunsuz akiskanlik aradiginizda.

Siki Su Dagitim Standartlari Arandiginda

Ozellikle icme suyu sebekeleri gibi en yiiksek giivenlik ve saflik derecesi gerektiren
borulama projelerinde.

Ideal Proses Dengesi Hedeflendiginde

Sahip oldugu orta molekdl agirhig sayesinde, uretimde proses hizi ile nihai trun
dayaniklihgi arasindaki dengeyi kurmak istediginizde.
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Ne Zaman Secilmez?

Esnek (Plastifiyanl) Uretimlerde

Formulasyonu ve hlcre sinifi geregi, esnek PVC uygulamalari yerine dogrudan
sert/rijit (rigid) boru ve profiller icin optimize edilmistir.

Ekstrem Molekiil Agirligi Gereksinimlerinde

K-Degeri 64-65 araligindadir. Cok yuksek mekanik direnc veya cok dusuk eriyik
viskozitesi gerektiren 0zel uc prosesler icin tasarlanmamistir.

Seffaf Film veya ince Levha Uygulamalarinda

Yapisi serbest akan beyaz toz formunda olup, oncelikli olarak ekstrizyon boru ve
profil teknolojilerine odaklidir.
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Proses ve Operasyon Notlari
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Fiziksel Form Dinamikleri

Uriin, beyaz ve serbest akan toz (white, free-flowing powder) yapisindadir. Tasima,
silolama ve besleme sistemleri bu yigin yogunluguna (0.515-0.575 g/cc) gore kalibre

edilmelidir.

Ekstruzyon Uyumu

Recinenin termal stabilitesi ve eriyik akisi, standart boru ekstruder sistemleriyle
(tek ve cift vidali) dogal uyum icindedir.

Guvenlik ve Yasal Sorumluluk

Sunulan performans degerleri standart laboratuvar kosullarina dayanir. Nihai
Urlinlin saha performansi, giivenli isleme prosediirleri ve yerel regiilasyonlara (veya
patentlere) uygunlugu tamamen Ureticinin/misterinin sorumlulugundadir.
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KARAR OZETI

OxyVinyls® 225P, su altyapisi ve rijit profil uiretiminde
en zorlu standartlar1 karsilamak uizere gelistirilmis;
yuksek islenebilirlik ve stabilite sunan, guvenilir bir

orta molekil agirlikli PVC homopolimeridir.

Teknik Veri Sayfasini indir ( Numune Talep Et )

Veriler Agustos 2017 tarihli TDS belgesine dayanmaktadir.
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